
 

 

 

 

 

Wednesday, May 05, 2009          For Immediate Release 

Calumet, MI, USA 

Calumet Electronics announces the acquisition of Laser Direct Imaging capability. 

Laser Direct Imaging (LDI) of printed circuit boards uses a laser to image a pattern directly onto a photo 
resist‐coated panel, completely eliminating the production and use of a traditional photo tool. The most 
obvious benefits of LDI are the time and handling defects associated with the creation, use, handling and 
storage of photo tools. “Our customers want more flexibility, shorter lead times, and smaller production 
lots for prototyping and new product introduction applications” explains Stephen J. Marshall, National 
Sales Manager, “This addition to our imaging capability enables quick response to these opportunities 
without burdening existing production resources.”  

Calumet is now operating an Orbotech DP‐100 Direct Imaging System and offers a video presentation on 
the application on its web site. For further information visit; 
http://www.calumetelectronics.com/PCB_University.htm 

About Calumet: 

Calumet Electronics is in its 41st year of manufacturing hi‐reliability printed circuit boards. Every board is 
proudly built in the security of its Calumet, MI, USA facility. The company is registered as a Small 
Business by the SBA and a certified HUBZone Enterprise. Financial strength is continually rated at 4A1 by 
D&B. Product realization is achieved within a quality system registered to ISO9001:2000 and certified by 
the Department of Defense to Military Performance Specifications for Printed Circuit Boards; MIL‐PRF‐
31032 and MIL‐PRF‐55110. Corporate focus hasn't changed in over 40 years; provide optimum value in 
every board and to every relationship! At 41, Calumet remains committed to providing value beyond 
performance! 

For more information contact sales@calumetelectronics.com and/or visit our website at 
www.calumetelectronics.com 

 

 


